-] Instalacao do HOP Taralay
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Impression HOP

CONDICOES

Antes de instalar o revestimento do pavimento, este deve ser examinado e quaisquer problemas visiveis devem ser
identificados. Se forem identificados defeitos visiveis, informar a GERFLOR e néo iniciar a instalagdo sem o seu

consentimento.

Este documento refere-se aos pavimentos compactos e acusticos Taralay Impression HOP.

CONDICOES DE POSTURA

<5mm/2 m de régua
y <1 mm/régua de 20 cm

Substrato plano, limpo, saudavel, seco e sélido.

Secar o substrato num local
fechado e ventilado

Aclimatacédo pelo menos 24 horas antes da postura.

10°C < T° substrato <
30°C 10°C < T° ambiente
<30°C

A humidade ambiente e a temperatura do substrato devem ser tais que néo
ocorra condensacédo ao nivel do substrato (ponto de orvalho). A temperatura do
substrato deve ser 3 °C superior ao ponto de orvalho.

Imediatamente apds a
instalagéo

TERMOS E CONDICOES DE UTILIZACAO

10°C < T< 30°C

< 30 kg/cm2 e 200
kg/suporte

Recomendamos a colocagé@o de tampas de extremidade planas (néo conicas),
sem relevo, com uma superficie de contacto solida sob o mobiliario. Os topos
em PVC ou polietileno sao perfeitos para os revestimentos de pavimento em
PVC. E proibida a utilizacao de tampas de borracha debaixo dos méveis.

IMPORTANTE: As informagdes contidas neste documento séo vélidas a partir de: 27/03/2023 e estdo sujeitas a alteracbes sem aviso Gerflcn

prévio. Como estamos constantemente a fazer melhorias técnicas, os nossos clientes devem verificar connosco se este

documento ainda € valido antes de iniciar qualquer trabalho.

PAVIMENTOS EM
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SUBSTRATO

CONDICOES

Para instalar este revestimento
de pavimento

Pavimento de betdo, betéo pintado,
composto de nivelamento, betonilha a base
de cimento, betonilha a base de anidrite
(sulfato de célcio)

Na&o sujeito a recuperacao de humidade, caso contrario, aplicar uma barreira a
humidade (resina epoxi).
<4 %MCC, 80 %RH - betonilha a base de anidrite (sulfato de calcio) <0,5 %MCC

Parquet pregado sobre ripas ventiladas por baixo

Manter a ventilagdo por baixo. Depois de tratar os defeitos do suporte
(desniveis, juntas abertas entre faixas), aplicar um primario e um composto de
nivelamento reforgado com fibras.

Substratos e painéis de madeira sobre vigas
ou ripas ventiladas por baixo

OSB

Manter a ventilacdo por baixo. Aplicar um priméario e um composto de nivelamento
reforcado com fibras ou utilizar um polidor de disperséo flexivel para substratos de

madeira, como o TEC 900 DSP (HB Fuller). Lixagem de acabamento (gréo 80-100)

para obter uma superficie plana e sem irregularidades.

Pavimento laminado, parquet flutuante

Mudancas

Ladrilhos de PVC colados

Revestimentos de pavimentos compactos em
PVCl/borracha/borracha aglomerada
lindleo

Tinta ou resina para pavimentos (2 mm min.)

W X NS S

Uma vez examinado e reparado, dependendo do estado do revestimento do
pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, € necessario removeé-lo
completamente e preparar um novo substrato. Se menos de 10% estiveremmau
estado, € permitido voltar a colar as areas em mau estado e utilizar um composto de
nivelamento ou um produto de reparagdo para as partes em falta.

Ladrilhos de amianto vinilico

<

Consulte o guia técnicoda Gerflor para revestimentos de pavimentos com amianto.

Azulejos de ceramica

<

Se as juntas dos ladrilhos tiverem <4 mm de largura e <1 mm de profundidade, e
sem desniveis. Recomenda-se a utilizacdo de massa de nivelamento para evitar os
espectros dos ladrilhos. Para além destes limites, recomenda-se a utilizagéo de
massa de nivelamento.

Camadas de base aclstica

Revestimento téxtil para pavimentos (alcatifa)

Pavimentos em PVC com suporte téxtil (colocacéo
solto),

Pavimentos de PVC com suporte de
espuma colada, pavimentos de linéleo com
suporte

Borracha sobre espuma

Qualquer pavimento nédo aderente ou
parcialmente aderente

Mudancas

Aquecimento por piso radiante reversivel, max. 28°C

Permitido

Aquecimento por piso radiante com circula¢é@o de
agua, max. 28°C

Permitido. Desconexao do aquecimento 48 h antes da instalagéo e
aquecimento gradual 48 h ap6s a instalag&o.

Aquecimento elétrico por piso radiante

Utilizag&o do solo para colagem.

Piso elevado

X XSS

Para mais informac6es sobre as propriedades e utiliza¢des do produto, consultar a ficha técnica do produto: www.gerflor.fr


http://www.gerflor.fr/
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ACESSORIOS

Fita HOP - ref. 059E0001
Vareta de soldadura 4mm - CR 40 - ref. 0585XXXXXX
Formadores de travessas - ref. 4011 (20x20) ; 4012 (32x32) ; 4014 (38x38)

Rodapés semi-rigidos vynaflex - Ref. 0483 (altura 60 mm); 0477 (altura 100 mm)

Gerflor
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INSTALACAO

INSTALACAO E COLOCACAO DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO

ACLIMATACAO :
* Varrere aspirar bem a superficie.

» Desenrole os rolos e coloque-os horizontalmente na divisdo onde véao ser instalados.

« Verificar se 0 bordo do rolo esta direito: alinhar o bordo do rolo com o eixo central da sala para ter um ponto de
referéncia.

 Deixar 1 cm entre cada comprimento para permitir que o material se adapte ao comprimento e a largura da
diviséo. Se ndo houver espaco suficiente, pode colocar dois rolos, um em cima do outro.

* Deixar o material desenrolado repousar durante 24 horas.

CONSELHOS DE INSTALAGAO :
» Sempre que possivel, as juntas entre seccGes devem ser localizadas em zonas onde n&o haja trafego intenso.

* Deve-se tentar sempre orientar os comprimentos para a parede com a janela principal.

» Nos corredores, os comprimentos devem ser colocados na dire¢éo do trafego principal, salvo indicagao
em contrario.

COLOCACAO DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO:
» Marcar o eixo de referéncia da instalagdo no chao (com lapis ou giz).

* Colocar o primeiro rolo ao longo do eixo de referéncia e colocar os outros rolos
de bordo a bordo. Deixar um espaco de 0,5 a 1 mm entre cada comprimento.

FUNCIONAMENTO DOS REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS
SOLUCAO DE RETENCAO:

O revestimento do pavimento deve ser fixado a superficie com fita HOP (059E0001, 100 mm - 50 m) aplicada sob
as suas juntas para permitir a soldadura.

A utilizag&o de um primario é necessaria para superficies poeirentas ou substratos a base de madeira. O priméario é aplicado
apenas onde a fita HOP vai ser aplicada.

O primério pode ser aplicado (se necessario) e a fita HOP aplicada antes do assentamento das seccdes. Neste caso,
as juntas das seccdes devem ser marcadas na superficie antes do assentamento. O papel de protecéo sé deve
ser retirado apés o periodo de aclimatacéo, aquando da fixagdo das secgdes.

Gerflor
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INSTALACAO

INSTALAGAO :

» Dobrar os comprimentos ao meio, sem exercer pressao sobre a dobra, para ndo marcar o produto.
» Se necessario, aplicar primario na superficie por baixo de cada junta e deixar secar.

* Aplicar fita HOP sob as juntas.

* Retirar o papel de protecéo.

* Colocar o revestimento do pavimento sobre a fita HOP.

* Alisar as juntas com o bloco de cortica.

* Repetir estas ac¢des na outra metade dos comprimentos.

SOLDAGEM

As juntas devem ser soldadas a quente de acordo com as normas e técnicas habituais:
* Ranhurar

* Soldadura térmica com vareta CR 40,

» Corte em 2 partes

Se necessario, consultar as instrugdes de instalagéo [501] - SOLDADE TELHASE ROLOS

ACABAMENTOS E CARACTERISTICAS ESPECIAIS

As soleiras das portas podem ser cobertas:

» com barras de soleira colocadas no revestimento do pavimento,

* por soldadura a quente com o revestimento do pavimento adjacente, se este tiver a mesma espessura e for um
produto de PVC; neste caso, o revestimento do pavimento deve ser mantido no lugar na soldadura com fita
HOP.

O corte dos bordos deve ser efectuado com uma folga de 1 a 2 mm. Se for necessario (quarto himido), os bordos
podem ser calafetados com selante de acabamento MS Polymer ou selante PU. As divisdes hiimidas com
substratos a base de madeira, betonilha de anidrite (sulfato de célcio) ou pavimentos antigos de linéleo compacto
devem ser tratadas com um sistema de moldagem.

O sistema de revestimento pode ser realizado de acordo com as

normas e técnicas habituais. Podem ser utilizadas molduras

standard Gerflorde 20 mm, 32 mm e 38 mm.

Podem ser utilizados adesivos de dupla face, adesivos de contacto a base de agua ou adesivos de neopreno a
base de agua em moldes e moldagens.

A utilizacéo de fita HOP no substrato ao longo da moldagem néo € obrigatéria. Para angulos exteriores, a
utilizacdo de fita HOP a 45° pode ser uma ajuda para colocar facilmente o revestimento do pavimento.

Se necessario, consultar as directrizes de instalagao [502] - SISTEMA DE TELHADO.

Gerflor



